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lll. SINIFLAMA
Yeni standarda gore MMH’ler;
e Servis Surekliligi Kaybina,
e Bolimlendirici tipine,
« ic Ark Dayanimina, gére siniflan-

a. Servis Siirekliligi Kaybi
Siniflamasi (LSC): Bir hiicrenin erisi-
lebilir ana devre bolimlerinden biri-
ne erisildiginde, diger bolumlerin ve/
veya yanlardaki diger huicrelerin ener-

dirilmaktadir. jili kalip kalamayacaginin derecesini

tanimlar

NOT: LSC kategorisi, metal mahfazali hiicrenin gtvenilirligi ile ilgili bir sinif degildir.

¢ LSC1’ye dahil olan MMH’ler:

Hiicrenin erisilebilir ANAHTARLAMA
LSC Sinifi | Yapisal tasarim ozelligi A
BOLUMU'ne erisim saglandiginda;
Lst * Hiicre iginde ve komsu hiicreler arasinda | ANA BARA ile birlikte tim salt sistemi (ana ba- pom
herhangi bir bélimleyici bulunmaz, raya bagh diger hiicreler) enerjisiz birakilmalidir.
» Tim bilesenler tek bir bélim icinde yer J
alr. | /_“‘
« Servis surekliligi amaglanmaz. ‘ l
/
e LSC2’ye dahil olan MMH’ler:
Hiicrenin erisilebilir

ANAHTARLAMA BOLUMU’ne
erisim saglandiginda;

LSC Sinifi | Yapisal tasarim 6zelligi

| ol sy e ]

| b I

* Ana bara gerilim altindadir. | |

*Ana bara bélimi disinda eri- | « Sistemdeki diger hiicreler geri- | 3 __“’ ¢ |

LSC2 silebilir en az bir bélim daha | lim altinda kalabilir. l ’ : e |
vardir. » Kablo baglanti béliminin / s l

* Servis surekliligi yiksektir. gerilimsiz hale getirilmesi ve I’ S (S =
topraklanmasi gerekir. | |
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e LSC2A: LSC2 kategorisinde yer alan ancak LSC2B kategorisine girmeyen metal mahfazali hiicrelerdir. Ana bara boliimii disinda

en az bir erisebilir boliim vardir.

Hiicrenin erisilebilir ANAHTARLAMA

vardir.

* Servis sirekliligi yiiksektir.

LSC Sinifi | Yapisal tasanm ozelligi Lo . N .
BOLUMU'ne erisim saglandiginda;
| * Ana bara gerilim altindadir.
* Ana bara bélimi disinda eri- . o -
o . « Sistemdeki diger hiicreler gerilim altinda
silebilir en az iki bélim daha .
LSC2A kalabilir.

» Kablo baglanti bélimiinin gerilimsiz
hale getirilmesi ve topraklanmasi gerekir.

*LSC2B: Bu kategoride yer alan hiicrelerde, hiicrenin diger erisilebilir herhangi bir boliimiine erisildiginde, kablo béliimiiniin
enerjili kalmasi amaglanir. En az ii¢ boliim bulunur.

Hiicrenin erisilebilir ANAHTARLAMA

bélimden olusur.

« Servis surekliligi yiiksektir.

LSC Sinifi | Yapisal tasarim ozelligi R .
BOLUMU'ne erisim saglandiginda;
» Ana bara bdlimii, kablo bag- | « Ana bara gerilim atindadir.
lanti béliimi ve anahtarlama | » Sistemdeki diger hiicreler gerilim al-
LSC2B béliimi olmak tzere en az iki | tinda kalabilir.

« Kablo baglanti béliimii gerilim altinda
kalabilir.

NOT: Tek hat semalari IEC EN 62271-200:2012 no'lu standarttan alinmistir.

b. Boliimlendirici Tipine gore
Siniflama: (PM/PI)

* Boliimlendirici sinifi PM:

Bolumlendiriciler, topraklanmis
metalik bir ortidur. Varsa perdeler
de metalik malzemeden yapilmistir.
Metal bolimlendiriciler; ACILMIS bo-
Llim icinde elektriksel alan olusumunu
engeller, bolum icinde yapilacak bir

calismada personel guvenligini artirir.
« Béliimlendirici sinifi PI:
Bolumlendiricilerin ya da perde-

lerin en az bir adeti, metalik olmayan
“yalitkan” bir malzemeden yapilmistir.
PM: Boluimlendirici metal,
Pl: Bolimlendirici yalitkan

c. i¢ Arka Gére Siniflama (IAC):

ic ark olmasi durumunda, kisile-
rin korunmasi icin sart kosulan kri-
terlerin karsilandigi, metal mahfazali

hicrelerdir. Tasarimin etkinligi TS
EN 62271-200, Ek A'ya gore yapilan
deney islemiyle dogrulanir. Basarili
olarak deneyden gegirilmis tasarimlar
IAC siniflandirmast ile belirtilir. ic arka
karsi dayanikli hicrelerin siniflamasi
asagidaki gibidir.
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ORNEKLER:

ERISIM A: Sadece yetkili persone-
lin erismesine izin verilen MMH'ler,

Ornek: Kompakt bir OG/AG Dagitim
Merkezi icinde yer alan MMH’ler.

ERISIM B: Halka acik yerlerde te-
sis edilen, erisimin sinirli olmadigi
MMH'ler.

Ornek: Zemin Tipi (Pad-Mounted)

Anahtarlama ve Kumanda Dizenleri
T ;

ERISIM C: Direk iizerine tesis edi-
len MMH'ler.

Ornek: Direk lizerinde montaj edi-
len metal mahfazali Tekrar Kapamali
Kesici (Recloser), Yuk Ayirici.

IS o =
ey b
»

ONEMLI NOT: Siniflandirma kapsamina giren koruma, bakim calismalari altindaki personelin korunmasiyla ilgili degildir.

Ornek: AFLR 16 kA, 1 s

A: Hucre sadece yetkili personelin erisebilecegi bir yerde

tesis edilir.
F: Onden,

V1. TiP DENEYLERI:

Tip deneyleri temsili bir fonksi-
yonel birim Uzerinde yapilir. Tiplerin,
beyan degerlerinin ve bilesenlerin
muhtemel kombinasyonlarinin ce-
sitliliginden dolayr metal mahfazali
anahtarlama ve kontrol dizeninin
butlin duzenlemeleriyle tip deneyleri-
nin yapilmasinin pratik olmadigi ilgili
standartta belirtilmistir. Bu nedenle
2015 yilinda IEC tarafindan IEC TR
62271-307 no'lu bir TEKNIK RAPOR
(Technical Report) yayinlanmis, yapi-
lan tip deneylerinin diger tipler icin
hangi kosullarda gegerli olabilecegi
aciklanmistir. Tip Deneyleri Ug grupta
toplanmistir. Bunlar;

L: Yandan,

R.Arkadan erisim serbesttir.

16 kA, 1 s: ic ark deneyi, 1 saniye siire ile 16 kA uygulanarak

yapilmistir.

a. Zorunlu Tip Deneyleri:

Sira No Deney Adi
Yalitim Deneyleri
1 * Yildinm Darbe Dayanim Deneyi
* Sebeke Frekansli Gerilime Dayanim Deneyi
2 Sicaklik Artis Deneyi
3 Ana Devre Direncinin Olgiilmesi
4 Kisa Sireli Dayanim Akimi ve Tepe Dayanim Akimi Deneyi
5 Kapama ve Kesme Kapasitesinin Denetlenmesi Deneyi
6 Mekanik Calisma Deneyleri
7 Koruma Derecesinin Denetlenmesi Deneyleri
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b. Uygulanabildiginde Zorunlu olan Tip Deneyleri: c. Istege Bagli Tip Deneyleri (imaldtgi ile kullanici arasindaki

anlasmaya baglidir.)
Sira Deney Adi Sira Deney Adi
No No
1 Tehlikeli elektriksel etkilere karsi kisilerin korunmasinin 1 Havadan kaynaklanan dis etkilere karsi donanimin korun-

dogrulanmasi deneyleri masini dogrulamak icin yapilan deneyler

2 Gaz dolu Bélimlerin dayaniminin dogrulanmasi deneyi 2 Mekanik darbeye karsi donanimin korunmasini dogrulamak

icin deneyler

Gaz ya da sivi dolu Béliimlerin sizdirmazlik deneyi

4 ic ark deneyi 3 Kismi bosalmalarin dl¢iilmesiyle donanimin yalitiminin de-

gerlendirilmesi icin yapilan deneyler

4 | Suni kirlenme deneyleri

Kablo deney devrelerinde yapilan yalitim deneyleri

NOT: Tip deneyleri, deneyden gegirilmis boliimlerin uygunlugunu bozabilir. Bundan dolayi tip deneyi icin kullanilan deney nu-

muneleri alici ile imaldt¢i arasinda anlasma olmaksizin hizmette kullanilmamalidir.

KAYNAKCA
1. IECEN 62271-200 no'lu standart,

2. ABB Switchgear Manual,

TMMOB Afet Sempozyumu

TMMOB Afet Sempozyumu,
“Ulkemizdeki doga olaylarinin afete
yol agmasini engellemek i¢in atilma-
si gereken adimlar ile zarar azaltma,
afetlere hazirlik, mudahale ve daya-
nisma konularinda orgutluligu gelis-
tirme” amaciyla 20-22 Nisan 2022 ta-
rihlerinde dizenleniyor. Hem fiziksel
hem de cevrimici gergeklestirilmesi
planlanan etkinlikte, cagrili sunumla-
rin yani sira sozli ve poster bildirilere
yer verilmesi, ayrica paneller diizen-
lenmesi hedeflenmektedir.

TMMOB tarafindan duzenlenen
TMMOB Afet Sempozyumu nun hazir-
lik calismalari kapsaminda ilk duyuru
gerceklestirildi. Konuyla ilgili Odalarin
yani sira ilgili kurum, kuruluslar ve
Universitelerden katilim beklenen
etkinlikte, "lUlkemizdeki doga olayla-
rinin afete yol agmasini engellemek
icin atilmasi gereken adimlar ile zarar
azaltma, afetlere hazirlik, mtidahale
ve dayanisma konularinda orgutlulu-

20-22 Nisan 2022

gu gelistirme"amaclari dogrultusunda
afet politikalarinin masaya yatirilma-
sinin hedeflendigi bildirildi.

Tum taraflarin katilimiyla konu-
larin tartisilmasi ve ulusal duzey-
de sonuglara ulasilmasini varilmasi
amaclanan Sempozyumda, jeolojik,
hidrolojik, meteorolojik kokenli doga
olaylar irdelenecek. Sempozyumda,
asagida detaylarina yer verilen kav-
ramsal cercevede, "Doga ve Insan
Kaynakli Afetler” konusunda calisan
tum taraflara 25 Ekim 2021 tarihine
kadar bildiri cagrisi yapilmaktadir:

1- Afet Yonetimi

2-Afet ve Acil Durum Hazirligi
3-Planlama, Uygulama ve Denetim
4-Kurumsal ve Orgiitsel Calismalar
5-Mevzuat ve Hukuksal Boyut
6-Egitim

7-Afetlerin Ekonomi-Politigi
8-Afetlerin Sosyal Boyutlari
9-Yerel/Bolgesel Afet Calistaylari

3. Siemens Handbook

AFET

20-22 Nisan 2022

https://afetsempozyumu.org

Sempozyum Takvimi
25 Ekim 2021
Bildiri Ozetlerinin Gelmesi

12 Kasim 2021
Bildiri Kabulii ve Yazim Kilavuzu

Gonderilmesi

14 Ocak 2022
Bildiri Asillari Gelmesinin Son Glindi
11 Mart 2022
Bildiri Kabul, Ret veya Diizeltme
Yazilari Gonderilmesi
21 Mart 2022
Bildiri Asillarinda Son Diizeltme
Yapilmasi
Ayrintili Bilgi:
https://afetsempozyumu.org/
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